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	→内容简介

	微电子组件制造指将多个微电子器件通过精密连接组成具有一定系统功能的电子产品的制造。 包括：集成电路模块、多芯片封装组件（MCM）、其他微电子组件。

微电子是随着集成电路，尤其是超大型规模集成电路而发展起来的一门新的技术。微电子技术包括系统电路设计、器件物理、工艺技术、材料制备、自动测试以及封装、组装等一系列专门的技术，微电子技术是微电子学中的各项工艺技术的总和。

2006年以来，全球集成电路产业总产值从2,477 亿美元增长到4218亿美元。亚太地区集成电路产业增长速度远高于其他地区，这一数字的背后，体现的是整个集成电路产业从发达国家向劳动力成本具有比较优势的亚太地区发展中国家转移和扩散的趋势。美国和日本占据了全球半导体市场的大部分份额，世界十大半导体生产商：英特尔、三星、德州仪器、Renesas公司、东芝公司、ST微电子公司、英飞凌、NEC、摩托罗拉和飞利浦电子公司中，美国有4家，日本占了3家，韩国、德国和荷兰各有1家。

我国微电子组建制造行业，前几名企业往往占据细分领域绝大部分市场份额，呈现“大者愈大”的寡头发展格局。设计、制造、设备和封装领域都是如此。如在设备领域，排名前两位的企业市场份额分别达到60%和20%，其他企业只能拼抢余下20%的市场份额，且企业毛利率与其市场占有率成正比。在集成电路业界，有“第一名吃肉、第二名喝汤、第三名勉强维持收支平衡”的说法，Intel、台积电、高通等企业毛利率基本在50%以上，不能挤进行业前列将意味着极大的经营风险。从大企业发展经验看，普遍通过兼并重组实现快速做大做强。

行业区域分散、投资多元、主体集中。区域分散是指集成电路企业可以在多个地方投资设厂，以充分挖掘地缘资源优势。投资多元是指投资微电子组建制造的资金来源可以多元化，以满足微电子组建制造高投入、持续投入需求。主体集中指的是经营主体必须少而强，以实现规模经济效益，提高议价能力。全球主要微电子组建制造企业如Intel、三星、台积电、GlobalFoundry都符合这一规律。

2014年中国集成电路产量50468877.00万块，同比增长18.99%。集成电路产业销售额2672亿元，同比增长16.2%。其中设计业977.60亿元，同比增长20.87%；制造业661.91 亿元，同比增长10.16%；封测业1132.91亿元，同比增长3.1%。集成电路设计业自2008年金融危机以来，以年均超过25%的速度持续增长，2013年全年仍有望延续较高的增长态势.

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发展改革委员会、国务院发展研究中心、国家海关总署、国家商务部、中国工业联合会、中国工业协会、中国行业研究网以及国内外相关报刊杂志等公布和提供的大量资料，着重对我国微电子组件制造行业的发展态势，包括市场供给与需求情况、进出口情况、微电子组件制造重点子行业、市场需求特点、行业竞争态势以及世界微电子组件市场发展状况等进行了分析，对微电子组件制造行业的市场需求及技术发展趋势进行了研判。报告数据丰富及时、图文并茂，还对国家相关产业政策进行了介绍和趋向研判，是微电子组件制造企业、科研单位、经销企业等单位准确了解当前中国微电子组件市场发展动态，把握企业定位和发展战略方向不可多得的决策参考资料，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
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第四章 2013-2014年中国微电子组件制造行业发展现状

第三节 2013-2014年中国微电子组件制造行业供需分析

一、中国微电子组件制造市场供给总量分析

图表：2011-2014年我国集成电路供给规模

[image: image1.emf]2011-2014

年我国集成电路供给量规模

2066.63

2106.54

2139.80

2336.90

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

中研普华

亿块

供给量

2066.63  2106.54  2139.80  2336.90 

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年


数据来源：中研普华

二、中国微电子组件制造市场供给结构分析

2014年12月中国集成电路产量为4906423.76万块，同比增长26.18%。2014年1-12月止累计中国集成电路产量50468877.00万块，同比增长18.99%。
图表：2014年我国集成电路各省产量结构

	地区
	12月(万块)
	1-12月止累计（万块）
	12月同比增长（%）
	全年累计同比增长（%）

	全国
	1011760.43
	10348295.2
	25.6
	12.89

	北京
	64866.3
	542592.97
	51.97
	30.88

	天津
	10845.73
	142232.66
	-16.26
	8.52

	河北
	618.95
	4648.95
	-5.91
	37.26

	山西
	229
	2100
	-27.07
	-30

	内蒙古
	-
	-
	-
	-

	辽宁
	30.5
	563.1
	-19.74
	-3.28

	吉林
	-
	-
	-
	-

	黑龙江
	2400
	26007
	-0.21
	-5.97

	上海
	240686.43
	2233261.54
	46.05
	24.5

	江苏
	332812.45
	3289301.73
	32.12
	11.3

	浙江
	58700.63
	608520.97
	12.54
	11.44

	安徽
	711.9
	5654.8
	96.27
	34.95

	福建
	420.39
	4450.54
	28.49
	19.3

	江西
	-
	-
	-
	-

	山东
	353.3
	3025.4
	4.76
	10.1

	河南
	-
	-
	-
	-

	湖北
	-
	-
	-
	-

	湖南
	1073.69
	9779.79
	-22.01
	-11.41

	广东
	164370.29
	1904961.89
	6.92
	-2.26

	广西
	-
	-
	-
	-

	海南
	-
	-
	-
	-

	重庆
	122
	1518
	-
	-

	四川
	44117.86
	411990.67
	27.32
	2.01

	贵州
	32
	713.43
	-49.21
	10.87

	云南
	-
	-
	-
	-

	西藏
	-
	-
	-
	-

	陕西
	0.01
	0.75
	-96.67
	-88.72

	甘肃
	89369
	1156971
	2.99
	26.32

	青海
	-
	-
	-
	-

	宁夏
	-
	-
	-
	-

	新疆
	-
	-
	-
	-


数据来源：国家统计局

三、中国微电子组件制造市场需求总量分析

2014年，全球经济复苏态势将持续，但复苏过程将缓慢而反复波动，发达经济体如美国经济增长2013年底较快，2014年开始又出现放缓；欧洲和日本经济触底回升，但增长动力不足；新兴经济体和发展中国家增速将进一步放慢。

2014年，全球半导体市场步入复苏周期，但增长步伐仍受需求不足等因素困扰，2014年全球半导体市场增长达4.5%，比2013年提高2.1个百分点。目前，支撑集成电路产业发展的最大市场——电脑下滑明显，但消费类和通讯类产品正逐步成为带动集成电路市场增长的主要动力，如智能手机、机顶盒、互动式网络电视及平板电脑等，2014年这些智能终端的市场将继续保持增长态势；据观察，2013年底北美、日本半导体设备市场BB值保持1%以上，半导体企业对未来行业预期乐观，投资意愿在加强；同时，未来随着节能环保、移动互联、物联网、汽车电子、医疗电子、可穿戴设备等应用的展开，对集成电路的需求将不断上升。
四、中国微电子组件制造市场需求结构分析

中国集成电路设计业的迅猛增长，主要得益于中国电子信息产品市场的巨大需求，中国政府优先发展集成电路设计业的政策，以及产业各方对芯片设计业龙头地位的认识程度的不断加深。同时，集成电路制造水平的不断提升，也为集成电路设计业的迅速发展提供了坚实的基础。

随着智能手机、平板电脑、汽车电子等领域对半导体的需求持续扩大，2014年全球半导体市场景气状况趋于好转。同时，消费电子产品与互联网和移动互联网的紧密结合，导致手机、平板电脑、智能电视等网络接入终端产品的应用面持续扩大，随着各种电子整机产品的市场需求量大增，芯片的出货量也持续上升。以上领域的发展成为推动2014全球半导体市场发展重要力量，提振半导体集成电力的市场需求。

发展战略性新兴产业，走新型工业化道路是未来中国经济发展的主导方向。在这一大背景下，新一代信息技术、节能环保、生物产业、高端装备制造产业、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业将得到快速发展。在下一代信息技术领域中，包括新一代移动通信、下一代互联网、新型显示等重点产业，以及物联网、三网融合等重点领域需要大量IC芯片与之相配套，主要包括微处理器、存储器、电源管理与功率器件，网络及通信芯片、音视频解码芯片、显示驱动与控制芯片等等。这些IC产品将在相关新兴产业快速发展的带动下，进一步成为中国集成电路市场需求的新增长点。

近年来,NB、数码相机、PC、LCD显示器等信息产品大厂陆续大规模的向中国转移，中国已成为全球最大的信息产品生产基地，下游应用领域的旺盛需求同样带动了中国国内IC产品的持续成长，并刺激中国集成电路设计产业加速成长。同时，芯片制造业和封装测试业也保持了稳定增长的势头。

从集成电路各产业链发展情况看，集成电路设计业继续保持较快增长，2014年中国集成电路产业销售额2672亿元，同比增长16.2%。其中设计业977.60亿元，同比增长20.87%；制造业661.91 亿元，同比增长10.16%；封测业1132.91亿元，同比增长3.1%。集成电路设计业自2008年金融危机以来，以年均超过25%的速度持续增长，2013年全年仍有望延续较高的增长态势。 
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